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每周资讯|前8个月我国外贸增长17.6%；8月新能源乘用车零售渗透率升至65.2%；本川智能拟投30亿元扩充AI算力PCB产能
一、行业
前8个月我国货物贸易进出口增长17.6%，机电产品出口占64%
9月8日，海关总署发布数据，前8个月我国货物贸易进出口总值34.78万亿元，同比增长17.6%；其中出口20.17万亿元，增长14.6%，进口14.61万亿元，增长22%。机电产品出口12.91万亿元，增长21.9%，占出口总值的64%。（海关总署）

十部门发布数智绿色协同方案，提出突破高速互联和高带宽存储
9月4日，中央网信办等十部门印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》。方案提出加强存算一体、高性能存储、数据压缩等关键技术研发，加快突破高速互联、高带宽内存、低功耗计算等核心技术，并提升算力设施、5G基站等新兴领域用能效率。（中央网信办等十部门）

新增84个全国重点外资项目，涉及机电装备、化工能源等领域
9月8日，中国证券报记者从第二十六届投洽会获悉，近日，商务部新增84个全国重点外资项目，其中包括6个外资标志性项目（阿斯利康全球战略研发中心项目、庆鼎人工智能服务器和高速光模块高密度互连积层板项目、沙特水电公司绿电直连项目、和睦家北京医疗国际创新中心投资项目、福建奔驰二期建设项目、云顶集团国投吉能2*745兆瓦级燃气发电项目），总投资额194.6亿美元。（中国证券报）
二、市场
8月新能源乘用车零售100.5万辆，渗透率升至65.2%
9月9日，乘联分会发布8月全国乘用车市场分析。乘用车零售154.1万辆，同比下降23.6%、环比增长5.5%；新能源乘用车零售100.5万辆，同比下降10.1%、环比增长5.7%，零售渗透率升至65.2%。新能源乘用车批发151.0万辆，同比增长16.4%。（乘联分会）

全球腕戴设备二季度出货下降4.3%，端侧AI成为升级方向
9月9日，IDC发布数据，二季度全球腕戴设备出货量为4801万台，同比下降4.3%；其中智能手表出货3708万台，下降4.2%，手环出货1092万台，下降4.7%。在普及红利放缓后，厂商正通过端侧AI和无屏手环等新形态寻找增量。（IDC）


柏林消费电子展AI终端密集亮相，中企数量接近参展商一半
9月4日至8日，2026年柏林国际消费电子展举行，全球1900余家展商参展，其中中国企业超过900家。展会新品覆盖机器人、AI眼镜、智能家居和智慧出行等领域，AI由单点功能向终端系统化应用加快渗透，消费电子产品继续向智能化和场景化升级。（人民日报）

三、企业
本川智能拟合计30亿元扩产AI算力高多层板和HDI
9月8日，本川智能公告，拟在南京溧水投资约20亿元建设年产150万平方米AI算力高多层、高阶HDI电路板项目，预计5年完成；全资子公司珠海硕鸿同时拟投资不超过10亿元建设二期华南智造基地，产品包括HDI板、高多层板及任意阶HDI板。（本川智能公告）

景旺电子通过港交所上市聆讯，推进H股发行上市
9月7日，港交所披露景旺电子聆讯后资料集，公司H股发行上市通过聆讯；9月9日，景旺电子公告刊发相关资料。公司已于6月完成中国证监会备案，本次发行仍需履行香港监管及发行定价等后续程序，具体发行规模和上市时间尚未确定。（景旺电子公告）

超颖电子发行H股获间接控股股东股东会审议通过
9月4日，超颖电子公告，间接控股股东定颖投资控股已于9月2日召开临时股东会，审议通过超颖电子发行H股并在港交所主板上市事项。该计划尚需超颖电子股东会审议，并取得中国证监会备案及香港监管机构、港交所批准或核准。（超颖电子公告）

沪电股份泰国基地转入规模化运营，二季度单季扭亏
[bookmark: _GoBack]9月7日，沪电股份披露投资者关系活动记录，泰国子公司已由产能爬坡期逐步转入规模化运营，并于二季度实现单季扭亏。上半年公司数据通讯应用领域PCB收入113.30亿元，同比增长73.46%，高速交换机、AI服务器和高性能计算需求构成主要增量。（证券时报）

德福科技推进5万吨高端电子电路铜箔产能建设
9月9日，德福科技披露投资者关系活动记录，公司5万吨高端电子电路铜箔产能建设计划正在推进，预计2027年二季度开始分批投产。公司表示当前高端电子电路铜箔下游景气度较高，同时将载体铜箔列为重点布局的高端新材料业务。（财联社）

广合科技完成对黄石广合9600万元增资工商变更
9月9日，广合科技公告，使用募集资金向全资子公司黄石广合增资9600万元的工商变更登记已完成，黄石广合注册资本由7.80亿元增至8.76亿元。增资资金用于实施广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程，增资前后公司持股比例均为100%。（WIND）

锐翔智能取得首条光模块自动组装线订单，延伸PCB封装设备
9月4日，锐翔智能披露投资者关系活动记录，公司近期取得首条光模块自动化组装设备生产线订单，金额500多万元，预计11月交付；子公司奇川精密的设备已能满足某上市公司新型PCB芯片封装工艺的嵌埋环节要求，但后续能否形成销售仍存在不确定性。（证券时报）
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